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國際健康照護2.0應用科技研討暨媒合會
「媒合需求調查表」
	企　　業　　情　　報

	公司名
	（中）

	
	（英）

	公 司 網 址
	

	公司負責人
	
	2021年營業額
	

	欲媒合廠商
(可複選)
	□ 1.中國醫藥大學附設醫院 □ 2.承業生醫  □ 3.日商Welmo Inc.

	1.公司簡介 

	

	2.公司主要產品

	

	3.本次商談目的說明

	□銷售：
□購入：
□技術合作：
□其他：

	與會者
	姓名
	
	部門
	

	
	TEL
	
	職稱
	

	
	E-mail
	
	日文口譯服務
(勾選③日商Welmo INC者填寫)
	(需要 (不需要 


★上述資料請填覆完整以利提供媒合廠商參考，如與會者表格不敷填寫請自行新增。
★填寫完畢後請將原檔回傳至協辦單位信箱：john@teeia.org.tw；miyabi@teeia.org.tw，謝謝您的合作!
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